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1 软件运行界面 

1.1 打开软件及用户登录 

1.1.1 创建快捷方式 

在软件所在文件夹找到 ShuangYi Laser Marking System.exe 文件，如下图 1.1.1

所示，同时创建该 exe 的桌面快捷方式，方便之后操作使用。具体方法：选中该

exe 单击鼠标右键 --> 发送到 --> 鼠标左键单击“桌面快捷方式”。 

 
图 1.1.1 
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1.1.2 软件主界面 

打开软件后，显示主界面如下图 1.1.2 所示。 

 
图 1.1.2 

1.1.3 用户身份操作权限  

   点击菜单栏的“用户”进入“用户登录”界面。 

 

图 1.1.3 

 

如图 1.1.3 所示，登录密码默认为：“310525”。  

 

1.1.4 料号管理 

登录后，点击菜单栏的“料号”进入“料号管理”界面，如下图所示。 
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图 1.1.4 

 

1. 列表里为当前已建好的料号名称。 

2. 当前料号的使用状态为 即为目前正在使用的料号。光标在当前料

号时右键双击可删除当前料号，左键双击即导入当前料号。 

3. 输入新建料号名称后，点击新建料号，新建的料号会提示是否复制当

前的料号信息到新的料号上。新建料号必须以“XX-数字”的形式命

名，数字代表料号的序号。 

4. “default-0”为默认料号，限制不可删除。 

2 主页功能介绍 

主界面如下图 2.1 所示。 



 

Application Engineering Center   4 / 22 

 

图 2.1 

2.1 主操作 

 
图 2.1 
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1. 开始作业/停止作业：将软件切换到自动工作模式，进入自动作业状态。或者从自动

工作模式切换回停止作业状态。 

2. 相机标定：相机和激光器标定界面，用于相机和激光器关系标定的操作。 

3. 系统补偿：系统补偿值的设定界面，根据视觉定位的结果进行补偿偏移，最终定位位

置=视觉定位位置＋系统补偿值。 

4. 手动标刻：非工作模式下，点击手动标刻，将触发激光器出光，以激光文件画布的实

际位置标刻一次。 

         工作模式下，点击手动标刻，相当于触发一次拍照信号/打标信号，使工作

模式下的流程自动运行一次。 

         激光正在标刻时，按钮将变成“停止标刻”按钮，点击将停止当前的标刻状

态。 

 

进入自动工作模式后，“自动工作”按钮变成“全体停止”按钮，点击“全体停止”将

退出自动工作模式。非登录状态下的自动工作模式下，“手动标刻”按钮将不可使用。 

 

 系统补偿：定位补偿参数。点击后弹出如下对话框。 
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补偿时，在右边输入框中填入数值，点击设置按钮，就会将填入的数值累加到前面的补

偿偏移量中。点击保存数据，补偿才会生效。清零偏移量，则会将补偿偏移量设置为 0，同

样的点击保存数据才会生效。 

X，Y，R 补偿为单个产品的补偿值，整体角度量补偿则会让补偿值以激光原点为中心做

角度旋转补偿。 

 

 启用 EzCAD2/EzCAD3：软件非自动工作状态下点击启动金橙子

EzCAD2/EzCAD3 软件，进行激光文件的绘制和激光参数的修改。 

2.2 激光文件视图 

 

图 2.2 

预览图像 

文件名称 

更换文件 
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 上图视窗为激光文件的预览图像，预览当前系统的所有标刻对象； 

 绿色栏为当前系统中的激光文件名称； 

 导入按钮，用于加载激光文件，加载成功后将记录在当前料号中，软件

打开和下次调用料号时自动加载。 

2.3 报警信息栏 

 
最下方的报警信息栏为系统的状态报警信息，正常时显示绿色，有报警信息时，显示红

色。点击“清除报警”则会清除当前的报警状态。 

2.4 右键快捷操作 

 

图 2.4 

 

在主界面图像上右键鼠标按钮，弹出快捷操作菜单，如上图 2.4 所示。 

 

 激光标刻：触发激光出光，以当前鼠标指针的位置引导激光标刻一次； 

 十字线：显示主界面十字线，用于指示视野中心，辅助调试位置； 

 红光显示：激发系统中的激光文件执行红光预览显示； 

 抓点测试：手动测试图像抓点； 
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 标定模板：快捷登录标定模板； 

 生产模板：快捷登录生产模板； 

 相机参数：快捷设置相机参数； 

 光源设置：快捷设置光源参数； 

3 菜单栏 

3.1 相机参数 

点击菜单栏的相机按钮，进入相机参数界面 

 

相机有“软件触发”和“硬件触发”两种模式，选择“软件触发”，即通过通讯信

号告知软件，再对相机触发采集图像；选择“硬件触发”，即只能使用电平或者沿信号

触发相机的硬件输入口进行采集图像。一般默认使用“软件触发”模式。 

 

设置相机参数点击“设置相机”，进入参数调整界面。 

 

 曝光时间：加大曝光时间，图像整体变亮，同时相机采集图像时间会变长； 

 

 相机增益：加大相机增益，图像整体变亮，同时相机噪点会增多； 

 

 Gamma 值：加大 Gamma 值，对比度会增强，图像会变暗； 



 

Application Engineering Center   9 / 22 

 

 设置相机镜像：点击高级参数设置，弹出如下对话框。 

 

勾选相机镜像下的“X 取反”则相机做 X 方向的镜像，勾选相机镜像下的“Y 取反”则

相机做 Y 方向的镜像。退出之前点“参数应用”，退出相机参数设置界面时点“设置/

保存”，镜像才会生效。 

 

3.2 光源参数 

点击光源按钮，进入光源操作界面 

 

 

 光源链接：光源在没有链接软件的时候，点击光源链接会链接软件控制。 

 

 断开光源：光源在链接状态下点击会断开光源的链接状态。 

 

 光源离线操作：调整光源通道亮度以及更改光源链接参数。 

点开后弹出如下界面。 
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光源模式选择：可选择长亮模式和频闪模式； 

触发方式选择：可选择内部触发，外部上升沿触发，外部下降沿触发，外部电平触发； 

通道亮度调整：支持四个通道，单击通道名称可以修改光源通道的名称。 

 

 

调整完光源亮度参数后，可选择保存到不同的点位，以便不同生产、标定任务的使用。

光源亮度范围为 0~255，注意：保存亮度为各个通道对应的保存按钮，而不是下方的保

存参数按钮。 
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 切换生产亮度：点击后将光源亮度切换成生产时的光源亮度； 

 

 切换标定亮度：点击后将光源亮度切换成标定时的光源亮度； 

 

 关闭所有通道：将所有光源全部关闭； 

 

 打开所有通道：将所有光源全部打开；  

 

3.3 图像模板 

处理图像的模板目前一共有 4 个，如下图 3.3 所示，分别为：标定模板、生

产模板、附加模板、二维码训练模板。 

 
图 3.3 

3.3.1 模板功能 

 标定模板：标定模板为处理相机和激光器标定关系的模板，图像处理方法只能使用斑点

分析； 

 

 生产模板：生产模板主要处理生产图像进行计算定位的模板，是主要使用的模板； 

 

 附加模板：附加模板可以启用和不启用，启用时作为生产模板的附加处理模板，进行二

次处理定位； 

 

 二维码训练：主要处理二维码的位置查找，启用后匹配成功时根据查找到的位置进行读

码，匹配失败时全图像读码。 
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 行数、列数、行间距、列间距：矩阵 ROI 的参数，设置 ROI 的行列数和间距； 

 区域调整：按照设定的矩阵 ROI 参数调整 ROI 的位置和大小。 

 导入图像：加载离线图像导入当前通道，或者将当前通道的图像保存在指定位置； 

 抓点测试：点击时测试当前图像的抓点效果； 

 图像学习：登录图像模板的学习界面，进行图像模板的学习； 

 *启用矩形模板：当启用时，使用边缘匹配的图像方法时将根据框选的区域拟合规整

的矩形边缘作为匹配学习的特征边缘； 

*导入图像 

单击“导入图像”进入如图 3.3.1 界面。 

 

图 3.3.1 
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1. 导入离线图像：离线导入已保存的图像，支持 bmp、jpg、tif 格式，可以调用

已保存的取像做图像分析。 

2. 导入在线图像：可导入当前相机取像图片。 

3. 处理通道图像：根据当前选择的图像处理方法处理图像 

4. 图片保存步骤：输入选择保存路径 -> 5 单张图像名称 -> 6. 保存单张图像。 

 

3.3.2 图像模板学习（本次使用的“边缘匹配”） 

如果当前“主处理”下拉框为空，则需要先从“方法组合”中选择当前要使

用的图像方法，如果下拉框刚好有需要使用的图像方法，则不需要此操作。具体

操作流程如下图 3.3.2。 

 

图 3.3.2 

 

 

图像模板学习操作步骤： 

1. 点开“主处理”的下拉框，选择要使用的图像方法，点击，图像上会出现可以拖动的黄

色模板框，见步骤 2； 

1 

2 

3 
4 
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2. 调整模板框的大小和位置，使特征点处在模板框中的合适位置； 

 

 

3. 点击“方法学习”，学习记录此时的模板； 

1 

2 
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4. 进入高级参数，设置相关参数。如下图所示： 

1. Reccognition 界面：跟目标学习的模板匹配分数比，建议设置参数 0.5-0.7，高于此参

数即为 OK，反之 NG； 

角度容差：允许的来料角度变化范围，±值，超出则 NG； 

 

2.*Gauge 界面： 

1.使用匹配粗定位：是否使用模板的粗定位功能。 

主要参数设置（建议）：采样步长：1；滤波次数：2~3；滤波阈值：2.0~2.8；有效点比

例：0.4~0.8 

3 
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3.4 运动控制 
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3.5 通讯 

3.5.1 IO 通讯 

 

图 3.5.1 

 

 IO 状态监控：激光板卡的 IO 状态显示，绿色代表无信号输入或者无信号输

出，红色代表有信号输入或者有信号输出。点击 IO 输出的指示灯，手动输出

信号； 

 

 标定线程：标定运行时线程的步数；生产线程：自动作业运行时线程的步

数；运动线程：运动控制线程的步数； 

 

 信号输入设置：设置拍照信号的输入端、打标信号的输入端。选择常闭时，

则认为信号一直触发； 

 

 信号输出设置：设置拍照 OK 和拍照 NG 的输出端、打标完成的输出端。选

择常开时，则认为不输出信号； 

 

 激光设置：弹出激光参数界面，可以设置激光的一些参数； 

 

 保存激光文件：将当前系统的激光文件保存到指定位置； 

 

 删除系统文件：点击后将删除保存的图片和日志信息，释放储存空间； 
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3.5.2 其他通讯（以太网、串口） 

3.6 参数设置 

3.6.1 系统参数 

点击“参数”->“系统参数”，打开如下图 3.6.1 界面 

 
图 3.6.1 

 

 软件模式：软件有 3 种模式，分别是“打标模式”、“检测模式”、“二维码模式”。应

用于 3 种不同的应用场景。 

打标模式：执行相机拍照定位引导标刻目标物； 

检测模式：拍照检测产品的角度正反和特征点的有无； 

二维码模式：特别应用于产品标刻二维码的应用，可导入二维码文本内容，读码检测等。 

 

 功能启用 

启用矩阵 ROI：启用后，将在生产通道启用矩阵局部区域，处理多目标时，将依次在每

个局部区域内搜索； 

记录抓点数据：启用后，将每次记录抓点像素坐标和转换后的物理坐标保存在软件目录

下的抓点数据文件夹里，一般用于工程师分析问题使用； 

启动读码：读码功能的启用，开启后，方可执行读码的操作； 

*启用附加通道：特殊应用，一般用于检测功能的辅助抓点。启用后，将使用附加通道

的结果作为最终处理结果，生产通道只为附加通道提供局部区域的位置； 

标刻完成存图：开启后，每次标刻完成，相机自动再拍一次图像，将标刻完的产品图像
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保存下来； 

标刻完成读码：读码启用的条件下，如果勾选了，则自动作业时，完成二维码标刻后再

读一次码，并与标刻的内容对比是否一致。 

 

 延迟时间 

标定延时：标定时的每次画点延时时间； 

拍照延时：自动生产时接收到拍照信号延迟拍照的时间； 

打标延时：自动生产时接收到打标信号延迟打标的时间； 

 

 检测参数 

检测模式：角度超限检测、区域有无检测。 

ROI 比例 X、ROI 比例 Y：根据生产通道里方法学习框的大小生成对应比例大小

的 ROI 局部区域； 

检测角度限制：检测模式下，角度控制的范围。超出范围则检测角度 NG； 

*附加通道限制区域补偿：根据生产通道学习的特征位置设置的附加通道的 ROI 进行位

置补偿偏移。 

 

 笔号参数：设置激光的笔号参数。 

 

3.6.2 数据库 

点击“参数”->“数据库”，打开如下图 3.6.2 界面 

 

图 3.6.2 
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数据库记录每次生产的时间、软件模式、处理结果、图像处理时间、总时间、二维码等

数据信息，点击“删除表”则删除当前的表，点击“保存至本地”则将当前的表数据保存到

指定的路径下。 

 

3.6.3 二维码标刻 

点击“参数”->“二维码标刻”，打开如下图 3.6.3 界面 

 

图 3.6.3 

 

此界面用于导入 TXT 格式的二维码内容文件，导入后将读取二维码文件的文本内容。自

动作业时，按照列表的顺序从前往后获取内容进行标刻二维码，每标刻一次，就会将当前标

刻完的内容删除出列表，直到将所有的二维码内容标刻完毕。 

 

3.7.1 料号管理 

见 1.1.4 详解。 
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3.7.2 产能数据 

点击“料号”->“产能数据”，打开如下图 3.7.2 界面 

 
图 3.7.2 

 

此界面记录每天的产能数据，小时产能、白晚班产能统计。 

 

4 相机激光标定 

    在主界面中点击“相机标定”，如下图所示。 

 
图 4.1 
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弹出相机激光标定界面，如下图： 

 

图 4.2 

 

 激光标定步骤： 

 第一步：根据相机实际的视野和场镜的工作范围填写标定点的行列数和间

距，点击设置参数按钮写入右侧列表。行列数必须为奇数，以保证场镜的

原点有对应的标刻斑点。 

 

 第二步：更换标定文件，点击更换标定文件按钮，加载在 EzCAD2 里做好

的激光标定文件；（非必须，如已有标定文件则可以不用再加载） 

 

 第三步：在工作区域铺上黑色卡片，点击打标预览，则显示红光预览图像，

方便观察激光将要标刻的区域位置，对应去摆正黑色卡片的位置； 

 

 第四步：点击激光打标按钮进行激光阵列标刻； 

 

 第五步：在标定通道里学习斑点的模板，点击启动标定按钮开始抓点标定，

并在主界面观察抓点情况和抓点的顺序是否正确，无异常将会在抓完所有

斑点后完成标定。 

 

 标定标刻位置偏移：用于将标定打标的位置做整体偏移，对于相机

视野中心和激光器中心偏心比较严重的情况比较实用。 


